Elektronik - Mikrotechnik (Modullehrberuf)

Weitere Informationen und Ausbildungsbetriebe unter https://www.berufeerleben.at/berufe/2473

Lehrzeit: 31/2 bzw. 4 Jahre

Elektroniker*innen in der Mikrotechnik entwickeln, erzeugen, montieren und reparieren mikrotechnische Bauteile, Komponenten und Produkte wie z. B.
Mikrochips, Leiterplatten und Sensoren, Komponenten der optischen Elektronik, der Hochfrequenztechnik, der Automatisierungstechnik und Robotik oder der

Fahrzeug- und Flugzeugtechnik.

Sie entwerfen und entwickeln die Bauteile und Komponenten und bauen diese in Geréte, Maschinen und Anlagen ein, setzen sie in Betrieb und stellen die
Funktionen ein. Sie beheben Stérungen und fUhren Service- Wartungs- und Reparaturarbeiten durch.Elektroniker*innen in der Mikrotechnik arbeiten mit
Berufskolleg*innen und Spezialist*innen aus den verschiedenen Anwendungsbereichen zusammen, z. B. mit Mechatroniker*innen,
Kommunikationstechniker*innen oder Informatiker*innen. Sie arbeiten in Forschungs- und Entwicklungslabors an und mit Laborgeraten sowie in industriellen
Produktions- und Fertigungshallen und mitunter bei Montagearbeiten direkt bei den Kunden vor Ort.

Korperliche Anforderungen:
¢ Auge-Hand-Koordination
e Farbsehen
¢ Fingerfertigkeit
Fachkompetenz:
¢ Anwendung und Bedienung digitaler Tools
¢ Datensicherheit und Datenschutz
¢ handwerkliche Geschicklichkeit
e mathematisches Versténdnis
e raumliches Vorstellungsvermégen

e technisches Verstandnis
Sozialkompetenz:

o Kommunikationsféhigkeit
e Kund*innenorientierung
Selbstkompetenz:

o Aufmerksamkeit

¢ elektrische, elektronische und mikrotechnische Bauelemente, Bauteile
und Baugruppen fur Geréte, Maschinen und Anlagen herstellen, prifen und
instand setzen

e Arbeitsvorbereitung: Arbeitsschritte und Methoden festlegen, Materialien
vorbereiten

o elektrische, elektronische und elektropneumatische Steuerungen
einrichten und in Betrieb nehmen

e Fehler und Stérungen an Steuerungen suchen, eingrenzen und beheben

¢ blanke und isolierte Leitungen sowie kabeldhnlichen Leitungen und Kabel
verlegen und anschlie3en

e Klemm-, L6t-, Steck- und andere leitende Verbindungen herstellen

* analoge und digitale Schaltungen mit komplexen Halbleiterbauelementen
herstellen

e Schaltungen mit elektromechanischen und elektronischen Bauelementen
entwickeln und herstellen

* Belastbarkeit / Resilienz

e Beurteilungsvermdgen / Entscheidungsfahigkeit

e Geduld

e Sicherheitsbewusstsein

¢ Umweltbewusstsein

Methodenkompetenz:

o Kreativitat

¢ logisch-analytisches Denken / Kombinationsféhigkeit
* Problemldsungsfahigkeit

® Prozessversténdnis

e systematische Arbeitsweise

e |eiterplatten und Printplatten herstellen, besticken, zusammenbauen,
prufen und instand setzen

* Mess-, Steuer-, Regel- und Signalanlagen zusammenbauen, prifen und
instand setzen

e Produktionsanlagen und -prozesse programmieren, steuern, Uberwachen
und optimieren

e prozessbegleitende Prifungen und Endtests durchfihren

e MaBnahmen zur elektrostatischen (ESV) und elektromagnetischen (EMV)
Vertréglichkeit durchfUhren

e Mafinahmen zur Qualitatskontrolle und Qualitatssicherung durchfihren

e SchutzmafBnahmen zur Verhitung von Personenschaden und Sachschaden
sowie von Stérungen und Beeintrachtigungen (Elektrostatik,
Elektromagnetik) einrichten, prifen und dokumentieren

e Betriebsbicher und Dokumentationen fUhren
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